Componentes Electrdnicos

-

AcCtiVOS:. Los gue pueden, en alguna de sus aplicaciones,
transferir energiaa una sefal. (Transistores, diodos, circuitos
monoliticos, fibras dopadas con Erbio, etc..)

Componentes<

Pasivos: Los gue no son activos. Esto es, la potencia absorbida,
es transformada en calor (Resistores, condensadores, bobinas,
cables, placas de circuito impreso, fibra optica no dopada, relés,

etc...)

\-




Componentes pasivos. Clasificacion funcional (0)

Tipo de componente Propiedad caracteristica

e Resistores: Resistencia

 Condensadores: Capacidad

e |nductores: Autoinduccion

e Transformadores. Relacion detransformacion

e Relés: Conmutacion de cir cuitos fisicos.

e Resonadores: Frecuencia deresonancia

o Cables: Conduccion de sefial eléctricay potencia.
e Fibrasopticas: Conduccién de sefial Optica.

e Conectores: Conexion eléctricay optica

o Circuitosimpresos. Soportefisico pararealizar circuitos electr 6nicos.



Activos

!

\ Semiconductor%<

Valvulas {

( TRC
f
p Diodos,
Vaci .
aclo 4 Triodos,etc.
L TWT..

Gas: Tiratrones, etc...

\

( Discretos

r Diodos
BJT
JFET

| ntegr adosf

Lineales

Digitales <

< MOST
LED

Dlaser,etc
(AO. N

! Amplificadores
. ReguladoresdeV, etc..
rL ogicaM S|

Subsistemas

Memorias

\Microprocesadores,etc



Componentes pasivos. Clasificacion funcional (1)

/

Resi stor&s:<

\

.

Lineal&s<

Fijos ——

\Variableﬁ <

No lineales

\

-

De composiCion | carbon
Uso generdl ]
De pelicula — < Gruesa (Cermet)
Metdlica
&
De pelicula (gjustados)
Precision .
Bobinados
Potencia Bobinados

Altatension Pelicula de 6xido metélico

De guste
Reostatos {

De control

Potenci dmetros {Dea““‘qe

De control



Componentes pasivos. Clasificacion funcional (2)

/Lineal&s

.

Resi stor&s:<

No lineales <

Termistores

Varistores

Otros

‘

\

Sensores T

NTC Proteccion térmicay

< eléctrica

‘

PTC Conmutadorestérmicos

VDR  Proteccion contra sobretension

MDR
Bandas extensiométricas
Sensores de humedad



Componentes pasivos. Clasificacion funcional (3)

/

Condensadores <

\

’

Lineales <

\

Polarizados -

Poliéster
Uso genera BF .
Policarbonato

Uso general AF Ceramicos

Fijos C. Pulsos Polipropileno
Potencia Papel
Alta tension Aire
Especiales Mica, poliestireno
Deguste Trimmersy padders
Variables o
De control (Ley de variacion)

(Filtrado red  Aluminio hiimedos

BypassBF  Aluminio y tantalo secos



Componentes pasivos. Clasificacion funcional (4)

/

Bobinas <

-
Baja frecuencia -

[ Chokes de filtrado con nucleo de FeSi

De nucleo de aire parafiltros

Altafrecuencia

I nductor&s<

N

. De pot de ferrita para resonadores

‘

De nucleo de ferrita para RF

De hilo especial para RF (aire o ferrita)

| nductor es impresos

Planas (sobre circuito impreso)

\

Para SMD (peliculagruesa)



Componentes pasivos. Clasificacion funcional (5)

Para sefal

Rel és el ectromagnéticos .
Para potencia

[ Cuarzos

Resonadores { Ceramicos
SAW

\

(Coaxiales

Cables de cobre { Pares trenzados
kPotenci a

Fibras Opticas, conectores,
circuitos impresos, €fc..



Circuitos Impresos

e WS

e LI IERRELL

TITER T
T & FR

'

TR ILL]
=Nl ]

W=l .

O -
LI RERL RN TN E] e -




Ensambl gje de componentes

Heine ShU-Bestickumg hschiestixkung
Fure SMC population Mixed population

FI|| |i || |i || Ii

R

e B

A = Reficwldten, W = Wallanlaten W
A = Reficw soldsring, W = Wave soldsnng

Abb. 2 Aufbau-Varisnten fir Leterplettenbestickung Fig. 2 FCE dessgn wariants



Clasificacion de componentes por montge
[ i
Radiales
Axiales
SIP
DIL

Insercion {

\

" Chips (ctibicos)
MELF(cilindricos)
SO(T) (con patillas planas)
Chip Carrier (parazocalo XLCC)

Montage superficial (SMD) — <

N



Condensadores para insercion en circuito impreso
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Encapsul ados para montaje superficial
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Ensambl gje de componentes

| NSer cion: Componentes que se
fijan atravesando la placa de circuito
IMpreso

Through -hola Assambhy 1 Board

Circuito integrado hibrido: P H;_;Lﬂ\ 1

Componentes de montgje superficial _
sobre una base ceramica (1 cara)

Hybrid Techmalegy Caaimic Subelial

i

Ensamblaje SM T: Componentes 7 =

de montaje superficial en las 2 caras .

sobre placa de circuito impreso. it

Soporta componentes de insercion ' LTJ \
Surtace Maurling i Board



Matriz de condensadores paraSMT




Resistores para montaje superficial (Chip)




Valores nominalesy tolerancias

8 9 10 11 12 13

L B B B e

S

Vaor nominal = 10 W Tolerancia=x 10 % (Valor real entre 9 Wy 11 W)

Seriesy tolerancias

E12: cada década se divide en doce zonas (los valores posible se solapan s |atolerancia
ese 10%) VN » (10)*(n/12) ;0£n3 11;1,1.2,15,138,....8.2

Zona de solapamiento
8,2* 10* 11 — 12+ 13

%
8,2* 10 11 12+ 13

—_—




STANDARD SERIES OF VALUES IN A DECADE FOR RESISTANCES AND CAPACITANCES
According to TEC publication 53

E192 E9 E48 E192 E96 E48 | E192 ES6 E48 | E192 ES6 E48 E24 E12 E6 E3
100 100 100 | 1Y8 178 178 | 316 316 316 | 562 562 £62 10 10 10 10
1m 180 320 569 "

102 102 182 182 324 324 576 576 12 12

104 184 328 583 13

105 105 105 | 187 187 187 | 332 332 332 | 590 590 590 15 15 15
106 189 336 597 16

107 107 191 191 340 340 604 604 18 18

109 193 344 612 20

Mo Mo MO | 196 196 196 | 348 48 348 | 613 619 619 22 22 2 22
1M1 198 352 626 24

M3 113 200 200 57 257 634 634 27 27

114 203 361 542 a0

s M5 M5 | 205 205 205 | 365 365 365 | 648 B£49 649 33 33 33
"7 208 a7 857 36

1&g 118 210 210 374 374 665 665 39 39

120 213 379 673 43

121 121 121 | 215 215 215 | 383 383 383 | 681 631 631 47 47 47 47
123 218 388 690 51

124 124 221 22 392 392 698 698 56 56

126 223 397 706 62

127 137 137 | 226 226 226 | 402 402 402 | 715 715 715 68 63 68
129 229 407 723 75

1300 130 232 232 412 412 732 732 82 82

132 234 417 74 91

133 133 133 | 237 237 237 | 422 422 422 | V50 750 Y50

135 240 427 759

137 137 243 243 432 432 768 768

138 246 437 7T

140 140 140 | 249 249 249 | 442 442 442 | V87 787 787

142 252 448 796

143 143 255 255 453 453 806 806

145 258 459 816

147 147 147 | 261 261 261 | 464 464 464 | 825 825 825

149 264 470 835

1500 150 267 267 475 475 845 845

152 2N 481 856

154 194 154 | 274 274 274 | 487 487 487 | 866 366 866

156 277 493 876

158 158 280 280 499 488 887 887

160 284 505 898

162 162 162 | 287 287 287 | 11 511 511 | 908 909 909

164 291 517 920

165 165 294 204 523 523 931 9

167 293 530 942

169 169 169 | 301 301 301 | 536 536 536 | 953 953 953

172 305 542 965

174 174 309 3209 549 549 976 976

176 312 556 988




Colour coding for leaded Fixed Resistors
L !F

figures figures figures multiplier tolerance temp. coeff,
for tol. < 1% (Q2) (%) (x10°9)
few series only

F

0

1 1 1
s s Is
| A A

9 9 9 For VR series:
grey for silver,
yellow for gold




Resistores de peliculametalica. Codigo de colores

& By
‘8 Y
{T\I /*-g?
10x10°  5.10° y

1KW, 5%, CT=5ppm  /



Resistores de peliculametalica. Codigo de colores




Varistores. El codigo de colores esla serie ddl fabricante

Varistornimero 41651 de cataogo



Marcaje afanumerico

Se indica la magnitud mediante letras y nUmeros.
A veces, se substituye la coma decimal por e simbolo de la magnitud:
165R4 es 165,4 W, 3V5 son 3,5 Voltios (en diodos Zener)

6k8 son 6,8 kWS esun resistor 0 6,8 nF S es un condensador

Latolerancia, aveces, seindicacon !1‘:':%?} .li;H
unaletra
M 20%
K 10% '
J 5% t

1nF, 10%. 63 V



Resistores bobinados: Codigo alfanumérico

iE:




